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HC-AA-015-079-XXX

基板材料

99.6% AL2O3

技术要求

1.材料：0.381mm厚度，99.6%AL2O3；

  表面粗糙度＜0.1μm。

2.金属化：正面AU厚度---4μm±20% ；

          背面AU厚度＞1μm。

            说明

：

  电路编号：HC-AA-015-079-XXX

HC-----华诚公司代码

AA-----99.6% AL2O3

015-----基板厚度0.381mm（.015")

079-----电路宽度2.0mm（.079")

XXX-----电路长度L，由用户选定。

L

50 ohms

传输线


